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Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]

Załącznik A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
System mikrodysekcji laserowej
Opis przedmiotu zamówienia:
1) System mikroskopowy umożliwiający mikrodysekcję pojedynczych komórek oraz grup komórek z następujących rodzajów materiałów: tkanek zatapianych w parafinie (świeżych i archiwalnych), skrawków mrożonych
2) Urządzenie wyposażone w laser UV o długości fali 349 nm, mocy minimum 100 μJ, z regulacją mocy, regulacją częstotliwości impulsów i szerokości cięcia
3) Możliwość mikrodysekcji przy grubości materiału od 1 μm do 200 μm 
4) Urządzenie musi zapewniać precyzję cięcia poniżej ± 0,1μm przy największym powiększeniu mikroskopu.
5) Możliwość wycinania fragmentów tkanek i komórek niebarwionych oraz barwionych różnymi technikami.
6) Możliwość mikrodysekcji preparatów tkankowych zarówno na szkiełkach szklanych jak i na membranach
7) Zbieranie wyciętego materiału bezpośrednio do standardowych probówek PCR o pojemności 0,2 ml lub 0,5 ml.
8) Zbieranie materiału metodą bezkontaktową, bez dodatkowego impulsu laserowego i użycia dodatkowych materiałów zużywalnych typu kapturki, folie itp.
9) Możliwość bezpośredniego umieszczania wyciętego materiału w buforach reakcyjnych i płynach hodowlanych.
10) Możliwość automatycznego podglądu wyciętego materiału w naczyniu zbierającym.
11) Możliwość automatycznego rozpoznawania zadanych kształtów oraz ich wycinania na obszarze całego preparatu umieszczonego na stoliku przedmiotowym mikroskopu (nie tylko w polu widzenia).
12) Wycinanie materiału w czasie rzeczywistym ze sterowaniem promieniem lasera wycinającego za pomocą myszy komputerowej lub wskaźnika i monitora typu PenScreen.
13) Możliwość równoległego obrazowania fluorescencyjnego i mikrodysekcji laserowej preparatów barwionych fluorochromami.
14) Optyka korygowana do nieskończoności o długości parfokalnej max. 45mm
15) Statyw mikroskopu w pełni zautomatyzowany do pracy w trybie: pole jasne, kontrast faz, fluorescencja
16) Okulary 10x z korekcją dioptryjną 
17) Obiektywy do pracy z laserem UV
18) Uchwyt rewolwerowy, 7 gniazdowy, zautomatyzowany
19) Współosiowe, osobne śruby mikro/ makro do ustawienia ostrości
20) Oświetlenie LED
21) Dwa porty optyczne do podłączenia kamer cyfrowych
22) Podział światła okulary / port optyczny: 100/0, 0/100
23) Dotykowy panel sterujący pracą mikroskopu w podstawie urządzenia 
24) Zautomatyzowany, 8-pozycyjny rewolwer na kostki filtrów fluorescencyjnych
25) Zestaw filtrów fluorescencyjnych (kostek filtrowych) dedykowanych do współpracy z systemem mikrodysekcji laserowej oraz fluorescencji: a/ UV; b/ GFP; c/ Cy3; d/ Alexa 594; e/ BGR
26) Obiektywy - dopuszcza się rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych od określonych poniżej:
a) Obiektyw 2,5x / apertura numeryczna 0,07
b) Obiektyw 5x/ apertura numeryczna 0,12
c) Obiektyw 10x/ apertura numeryczna 0,32, kontrast fazowy
d) Obiektyw 20x/ apertura numeryczna 0,40, kontrast fazowy
e) Obiektyw 40x/ apertura numeryczna 0,60
f) Obiektyw 63x/ apertura numeryczna 0,70
g) Obiektyw 150x/ apertura numeryczna 0,90
27) Ultraprecyzyjny, szybki i cichy stolik skanujący z uchwytem na 4 szkiełka, multikolektorem mieszczącym do czterech standardowych probówek PCR 0,2 ml lub 0,5 ml z płaskim wieczkiem, jedną probówkę PCR 1,5 ml z wypełnionym wieczkiem do bezpośredniego pobierania, jedno wieczko do paska 8‑dołkowego oraz jedno wieczko do paska 12‑dołkowego jako urządzenia zbierającego, a także uchwyt na płytki PCR 96‑dołkowe bez kołnierza lub z półkołnierzem jako urządzenie zbierające
a) Górny stolik:
i) zakres ruchu: 120 mm (x1) × 80 mm (y1)
ii) powtarzalność: ≤ ±0,5 mikrometra
iii) dokładność: ≤ ±2 mikrometry
b) Dolny stolik (poziom kolektora):
i) zakres ruchu: 100 mm (x2) × 112 mm (y2)
ii) powtarzalność: ≤ ±5 mikrometrów
iii) dokładność: ≤ ±10 mikrometrów
c) zakres prędkości: 100 nm/s – 200 mm/s
d) zakres przyspieszenia: 100 µm/s² – 1 m/s²
28) Kondensor: apertura numeryczna 0,55, ze zautomatyzowaną 7-pozycyjną tarczą dla przysłon fazowych
29) Podstawa antywibracyjna pod mikroskop
30) Lampa fluorescencyjna, o mocy co najmniej 100W, połączona z mikroskopem za pomocą światłowodu
31) Kamera cyfrowa, monochromatyczna z systemem pasywnego chłodzenia, rozdzielczość 2048x2048 pixela, wielkość pixela 2,4 μm x 2,4 μm
32) Kolorowa kamera cyfrowa 7,1 Megapixel; 3200x 2200 (7mp) przekątna 17,5 mm; wielkość pixela: 4.5 μm; filtr barwny: RGB (Bayer), czas ekspozycji: 1 ms - 30 s; Zakres dynamiczny: >72 dB 4,200:1
33) Stacja badawcza 
a) Stacja badawcza do sterowania pracą systemu mikrodysekcji laserowej i do zaawansowanej analizy danych, wyposażona we wszystkie elementy peryferyjne, okablowanie i akcesoria niezbędne do pracy systemu.
b) Stacja badawcza musi być fabrycznie nowa, kompletna, w pełni skonfigurowana i przygotowana do pracy z oferowanym systemem mikrodysekcji laserowej oraz z całym dostarczanym oprogramowaniem.
c) Parametry sprzętowe stacji badawczej, w szczególności procesor, pamięć operacyjna RAM, karta graficzna, przestrzeń dyskowa, interfejsy komunikacyjne oraz system operacyjny, muszą być zgodne z wymaganiami producenta aparatury i oprogramowania oraz zapewniać stabilną, płynną i bezpieczną pracę całego systemu
d) Konfiguracja stacji badawczej musi uwzględniać nie tylko aktualne wymagania dostarczanego oprogramowania, lecz również zapewniać odpowiedni zapas wydajności umożliwiający obsługę aktualizacji oraz kolejnych wersji oprogramowania producenta w okresie co najmniej 2 lat od daty instalacji systemu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć stację badawczą o parametrach nie niższych niż rekomendowane przez producenta aparatury i oprogramowania dla pełnej funkcjonalności oferowanego systemu.
e) Całość musi być w pełni kompatybilna z oferowanym oprogramowaniem, urządzeniami oraz akcesoriami. Wykonawca odpowiada za prawidłową integrację stacji badawczej, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania z dostarczanym systemem oraz za zapewnienie ich poprawnego działania po instalacji. 
34) Dotykowy monitor z rysikiem graficznym o minimalnej przekątnej 22”
35) Moduł mrożący
a) Wysoce wydajny, półautomatyczny kriostat do zamrażania i szybkiego cięcia preparatów. 
b) Urządzenie wolnostojące. 
c) Komora kriostatu wykonana z materiałów odpornych na korozję, wyposażona w niezależne źródło światła LED. 
d) Podgrzewane, ruchome, szklane okno przesuwne z możliwością wyjęcia do czyszczenia i dezynfekcji. 
e) Dźwignia blokady ręcznego koła napędowego obsługiwana kciukiem, umożliwiająca zablokowanie koła w pozycji górnej (godzina 12) lub dolnej (godzina 6). 
f) Koło zamachowe pokryte powłoką przeciwbakteryjną. 
g) Urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie oraz nóżki poziomujące. 
h) System dezynfekcji komory promieniowaniem UVC, z dwoma czasami pracy (30 min i 180 min), z mechanizmem bezpieczeństwa (praca tylko przy zamknięciu zasuwanego okna) oraz automatycznym ponownym uruchamianiem dezynfekcji w przypadku przerwy w zasilaniu.
i) Dwa panele sterowania: górny z czterema wyświetlaczami LED, niebieską diodą elementu Peltier, żółtą diodą retrakcji i dwoma diodami dezynfekcji UVC oraz boczny po lewej stronie urządzenia z dwoma diodami LED. 
j) Funkcje obsługiwane przez górny panel sterowania:
i) Włączanie i wyłączanie oświetlenia 
ii) Włączanie i wyłączanie ręcznego odszraniania parownika 
iii) Ustawianie czasu odszraniania parownika w skokach co 15 minut 
iv) Włączanie i wyłączanie ręcznego odszraniania półki szybkiego zamrażania wraz z elementem Peltier 
v) Włączanie i wyłączanie elementu Peltier 
vi) Blokowanie i odblokowywanie panelu sterowania (przy zablokowanym panelu możliwe jest uruchomienie i wyłączenie dezynfekcji UVC). 
vii) Ustawianie i wyświetlanie czasu 
viii) ustawianie i wyświetlanie temperatury komory 
ix) ustawianie i wyświetlanie grubości skrawków 
x) włączanie i wyłączanie funkcji retrakcji 
xi) włączanie i wyłączanie dezynfekcji UVC 
k) Funkcje obsługiwane przez boczny panel sterowania: 1. Odsuwanie i przysuwanie preparatów od i do noża z dwoma prędkościami: wolna 600μm oraz szybka 900μm. 
l) Wizualne ostrzeżenie w czasie ruchu głowicy migającą górną diodą LED. 
m) Ostrzeżenie o osiągnięciu przedniej i tylnej pozycji granicznej dolną diodą LED. 
n) Zakres regulacji temperatury kriostatu wynosi od 0oC do –35oC w skokach co 1°C. 
o) Czas schładzania do –35oC maksymalnie 6 godzin w temperaturze otoczenia 22°C. 
p) Urządzenie posiada półkę szybkiego zamrażania na 8 podstawek z preparatami, której temperatura jest zawsze niższa niż temperatura w komorze i osiąga wartość –40°C, przy temperaturze komory –35°C oraz przy temperaturze otoczenia 22°C. 
q) Urządzenie posiada stację Peltiera na 2 podstawki z preparatami, która osiąga temperaturę do -52°C przy temperaturze komory -35°C. Cykl pracy stacji to 10 minut, ręczne wyłączenie jest możliwe po 6 minutach działania. Po włączeniu zaświeca się niebieska dioda w symbolu elementu Peltier na górnym panelu sterowania oraz rozpoczyna się odliczanie czasu pracy stacji (10 min). Maksymalna temperatura chłodzenia elementu osiągana jest po około 60 sekundach od włączenia. 
r) Ruchoma osłona półki zamrażania obejmująca również stację Peltiera. 
s) Taca na odpadki. 
t) Trzy półki: 
i) Prawa półka na narzędzia obejmująca półkę szybkiego zamrażania wraz z pokrywą 
ii) Lewa półka na narzędzia 
iii) Wyprofilowana półka na pędzelki 
u) Podstawki na preparaty wyposażone w gumowe o-ringi umożliwiające uchwycenie palcami bez ryzyka odmrożenia. 
v) Niezależne odszranianie parownika oraz półki szybkiego zamrażania. Czas trwania obu procesów – 12 minut. Chłodzenie półki szybkiego zamrażania w czasie odszraniania..
w) Odszranianie parownika może być wykonywane ręcznie lub zaprogramowane automatycznie. 
x) Parownik odszraniany gorącym powietrzem 
y) Skropliny usuwane do pojemnika umieszczonego z przodu urządzenia.Mikrotom ze stali nierdzewnej, bezobsługowy. 
z) Zakres grubości cięcia wynosi od 1 μm do 100 μm: 
i) od 1 μm do 5 μm w krokach co 0,5 μm 
ii) od 5 μm do 20 μm w krokach co 1 μm 
iii) od 20 μm do 60 μm w krokach co 5 μm 
iv) od 60 μm do 100 μm w krokach co 10μm 
aa) Zakres ruchu poziomego głowicy: 25 mm, +/- 3 mm 
ab) Zakres ruchu pionowego głowicy: 59 mm, +/- 1mm 
ac) Funkcja retrakcji o stałym parametrze 20μm, z możliwością wyłączenia. 
ad) Głowica na preparaty z systemem zaciskowym składającym się z jednej dźwigni służącej do mocowania podstawka z preparatem. 
ae) Możliwość przestrzennej regulacji położenia głowicy z preparatem o 8o (X/Y) i obrót o 360° 
af) System precyzyjnej orientacji przestrzennej głowicy ze wskazaniami zmian położenia co 2º oraz wskaźnikiem położenia 0/0º. 
ag) Urządzenie wyposażone w uchwyt na ostrza jednorazowe stalowe lub wolframowe oraz noże stalowe i wolframowe do wielokrotnego ostrzenia. 
ah) Uchwyt na ostrza jednorazowe stalowe, możliwość zamontowania ostrzy niskoprofilowych i wysokoprofilowych. 
ai) Możliwość przesunięcia bocznego w celu równomiernego wykorzystania całej długości ostrza. 
aj) Ochrona ostrza poprzez płytkę szklaną systemu prowadnicy antypoślizgowej. 
ak) Podpórka dla dłoni. 
al) Możliwość zamontowania i wyregulowania wysokości noży wielokrotnie ostrzonych. 
am) Czerwona osłona ostrza z uchwytami umożliwiającymi przesuwanie. 
an) Szczęki zaciskowe zamontowane w odległości 64mm od siebie, jeżeli skrawany preparat jest większy można je rozsunąć do odległości maksymalnej 84mm. 
ao) System prowadnicy antypoślizgowej z możliwością przesunięcia bocznego (przy ustawieniu szczęk zaciskowych na 84mm), z wyczuwalną pozycją środkową. 
ap) Wsporniki dla krótkich i długich noży. 
aq) Uchwyt na noże stalowe i wolframowe: 
ar) Regulacja kąta natarcia ostrza w zakresie od 0° do 10°. Zalecane ustawienie dla ostrzy jednorazowych stalowych oraz wolframowych to 2°- 5°, dla noży 4° - 6°. 
as) System prowadnicy antypoślizgowej chroniącej przed rolowaniem się skrawków w czasie cięcia oraz pełniącej funkcję ochrony ostrza. Możliwość regulacji położenia płytki szklanej w zależności od kąta natarcia ostrza oraz od stosowanej grubości skrawków. 
at) Wymienna płytka szklana zmniejszająca poświatę, o długości 70mm – możliwość wykorzystania wszystkich czterech długich krawędzi płytki 
36) Zasilacz awaryjny UPS do systemu. 
37) W związku z realizacją wskaźnika środowiskowego projektu oraz zasadą Rethink Zamawiający wymaga, aby oferowany System spełniał minimalne wymagania środowiskowe i eksploatacyjne dotyczące efektywności energetycznej, trybu ograniczonego poboru energii, serwisowalności, modularności oraz ograniczenia odpadów opakowaniowych poprzez: 
a) System zarządzania środowiskowego
i) Wyprodukowanie sprzętu w myśl systemu zarządzania środowiskowego potwierdzone spełnieniem norm ISO 14001 wystawione przez odpowiednią jednostkę oceniającą w rozumieniu ustawy Pzp  lub innym dokumentem równoważnym, potwierdzającym wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania środowiskowego spełniającego wymagania równoważne do normy ISO 14001
ii) Na potwierdzenie z pkt i) wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty Certyfikat ISO 14001 lub wskazać w formularzu ofertowym oficjalne strony www producenta sprzętu gdzie certyfikat jest możliwy do obejrzenia/pobrania 
iii) Certyfikat ISO 14001 musi być wystawiony dla każdego producenta sprzętu oferowanego przez wykonawcę wskazanego w formularzu cenowym. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem.
b) Ograniczenie zużycia energii
i) Oferowany system musi umożliwiać ograniczenie zużycia energii w okresach nieaktywności, w szczególności poprzez tryb stand-by / tryb uśpienia / procedurę bezpiecznego ograniczenia poboru energii dla odpowiednich elementów systemu, w tym laserów oraz stacji badawczej. 
c) Serwisowalność
i) Oferowany system musi być objęty gwarancją minimum 24 miesiące. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i wsparcia serwisowego przez minimum 10 lat od odbioru systemu. 
d) Modularność i możliwość rozbudowy
i) Oferowany system powinien umożliwiać rozbudowę lub wymianę wybranych modułów funkcjonalnych bez konieczności wymiany całego systemu, np. laserów, detektorów, dodatkowych modułów obrazowania, oprogramowania lub stacji badawczej. 
e) Opakowania nadające się do recyklingu
i) Wykonawca zadeklaruje, że dostarczy urządzenie w opakowaniach nadających się do recyklingu w możliwie największym zakresie, nie mniejszym niż 75% masy opakowań, z wyłączeniem elementów, których zastosowanie jest niezbędne ze względów bezpieczeństwa transportu aparatury.

Instalacja i serwis

Instruktaż stanowiskowy operacyjny i aplikacyjny przeprowadzone przez specjalistę/inżyniera serwisu przeprowadzone po instalacji Urządzenia. Zaawansowany instruktaż aplikacyjny przeprowadzony przez specjalistę aplikacyjnego w wybranym przez Zamawiającego terminie. Wsparcie aplikacyjne przez cały okres używania systemu.

Serwis, naprawy gwarancyjne
Serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania urządzeń realizowany za pośrednictwem Wykonawcy. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty demontażu, ponownej instalacji i transportu urządzeń oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzeń ponosi Wykonawca.
Gwarancja realizowana będzie w miejscu instalacji sprzętu. Czas reakcji: do 24 godzin od przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego.
Czas naprawy od momentu zgłoszenia:
a) do 14 dni od dnia przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku napraw niewymagających sprowadzenia specjalistycznych części zza granicy,
b) do 4 tygodni od dnia przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku napraw wymagających sprowadzenia specjalistycznych części zza granicy.
Wszelkie informacje dotyczące gwarancji i zgłaszania awarii będą zawarte w karcie gwarancyjnej dostarczonej Zamawiającemu.

Gwarancja
Minimalny okres gwarancji - 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego; minimalny okres gwarancji na laser - 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego.

Instalacja
Koszty transportu i instalacji pokrywa Wykonawca. Wykonawca zapewnia wykonanie przez autoryzowany serwis wszystkich wymaganych (opisanych w specyfikacji/dokumentacji technicznej) przeglądów/kalibracji/ adjustacji/sprawdzeń:
- po instalacji systemu
- po 12 miesiącach od zainstalowania systemu oraz po 24 miesiącach (w okresie trwania gwarancji)
- po każdym zgłoszeniu Użytkownika, w przypadku zauważenia nieprawidłowej pracy systemu w okresie gwarancyjnym

Termin realizacji zamówienia do 22 tygodni 
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Parametry techniczno-analityczne
1. Maksymalna częstotliwość impulsów lasera mikrodysekcyjnego
· ≥5000 Hz – 5 pkt 
· 2000–4999 Hz – 3 pkt 
· <2000 Hz – 0 pkt 
2. Możliwość automatycznej rejestracji filmu (dokumentacji) z procesu mikrodysekcji przez oprogramowanie sterujące systemem
· TAK – 5 pkt 
· NIE – 0 pkt 
3. Możliwy zakres dostępnych powiększeń dedykowanych do mikrodysekcji
· minimum od ≤1,25× do ≥150× – 5 pkt 
· mniejszy zakres – 0 pkt 
4. Konstrukcja prowadzenia lasera - prowadzenie wiązki lasera przez tor optyczny mikroskopu i obiektyw do obserwacji preparatów
· TAK – 10 pkt 
· NIE – 0 pkt
Zielone kryteria środowiskowo-eksploatacyjne
1. Efektywność energetyczna systemu — 5 pkt
Punkty zostaną przyznane na podstawie deklarowanego łącznego zapotrzebowania na moc elektryczną głównych elementów systemu. Najniższa wartość otrzyma 5 pkt, pozostałe proporcjonalnie według wzoru:
P = 5 × Emin / Ebad. 
1. Serwisowalność i dostępność części — 5 pkt
5 pkt — dostępność części i wsparcia przez co najmniej 13 lat;
3 pkt — dostępność przez co najmniej 12 lat;
1 pkt — dostępność przez co najmniej 11 lat;
0 pkt — dostępność przez co najmniej 10 lat. 
1. Modularność i rozbudowywalność — 5 pkt
5 pkt — możliwość rozbudowy/wymiany co najmniej trzech typów modułów funkcjonalnych bez wymiany całego systemu;
3 pkt — możliwość rozbudowy/wymiany dwóch typów modułów;
1 pkt — możliwość rozbudowy/wymiany jednego typu modułu;
0 pkt — brak udokumentowanej modularności.
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